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COMUNICADO N.º 33/2026 - DRG-SBV/IFSP

Assunto: Resultado Final do Processo Seletivo de bolsistas para o
projeto de pesquisa IFSP-SBV x Têxtil São João.

De acordo com o Edital DRG-SBV nº 067/2026, a Coordenadoria de Pesquisa e Inovação junto à
Diretoria Geral do IFSP Campus São João da Boa Vista tornam público o resultado final das entrevistas do
processo seletivo interno para seleção de bolsistas para o Projeto de Pesquisa IFSPSBV x Têxtil São João,
após análise dos recursos:

 

Candidato Total Resultado

Thayan Rodrigo de Lima Luiz
Santos

49,2 Segue para contratação

Enzo Marquezi 48,5
Impossibilidade de

contratação por vínculo de
estágio

João Lucas de Souza Campos 47,3 Segue para contratação

João Guilherme do Prado
Meninel

42,5 Lista de espera

Wallesca França do Prado 41,6 Lista de espera

João Carlos Tauil Vieira Dias 40,7 Lista de espera

Wagner Pereira Anunciacao
Junior

38,8 Lista de espera

 

Os candidatos selecionados serão contactados via telefone disponibilizado no momento da inscrição para
seguir com o processo de contratação.

 

 

 

Campus São João da Boa Vista/SP, 21 de setembro de 2026

Documento assinado eletronicamente.

 

Raul Gaspari Santos
Técnico de Laboratório - Área Indústria
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